淡江大學97學年度第2學期電機系研究所教學計畫表
	課程名稱：（中文）嵌入式硬體加速器設計
	開課單位
	

	（英文）Embedded Hardware Accelerator Design
	課程代碼
	

	授課教師：李世安   教授

	學分數
	3
	必/選修
	學分數
	3
	必/選修

	先修科目或先備能力：邏輯設計、C語言、介面實驗、微處理機實驗、硬體描述語言verilog設計能力

	課程教學目標：熟悉SOPC系統設計流程，並利用NIOS軟核心處理器完成相關實驗。

	教科書1
	1. 系統晶片設計-使用Nios II，廖裕評、陸瑞強編著，全華出版社

2. SOPC嵌入式系統基礎教程，周立功，北京航空航天大學出版社，2006

3. FPGA與SOPC設計教程-DE2實踐，張志剛 编著，西安電子科技大學出版社，2007
4. 數位影像處理​—活用Matlab，繆紹剛，全華出版社，2002

	週次
（1-18）
	課程大綱
	教學方法
	備註

	
	單元主題
	內容綱要
	講授
	示範
	習作
	其他2
	

	1
	課程簡介
	課程介紹、上課與評分方式、作業報告格式
	●
	●
	
	
	

	2
	軟體工具介紹與Nios II處理器製作
	Quartus II與SOPC操作、Nios II處理器建立
	●
	●
	●
	
	

	3
	Avalon Bus介紹(一)
	基本傳輸格式介紹
	●
	●
	
	
	

	4
	Avalon Bus介紹(二)
	Slave元件設計範例，以PWM硬體電路為例
	●
	●
	●
	
	

	5
	Avalon Bus介紹(三)
	Master元件設計範例，以記憶體資料搬移為例
	●
	●
	●
	
	

	6
	DE2高階應用設計(一)
	LCM顯示硬體加速器原理介紹與設計
	●
	●
	●
	
	

	7
	DE2高階應用設計(二)
	講解滑鼠控制IP，並設計一滑鼠游標於顯示器上顯示
	●
	●
	●
	
	

	8
	DE2高階應用設計(三)
	CMOS硬體加速器設計原理介紹
	●
	●
	●
	
	

	9
	期中考試週
	
	
	
	
	
	

	10
	即時影像處理硬體設計(一)
	MASK遮罩電路設計與實驗
	●
	●
	●
	
	

	11
	即時影像處理硬體設計(二)
	低通、中通與高通濾波硬體電路設計與實驗
	●
	●
	●
	
	

	12
	即時影像處理硬體設計(三)
	邊緣偵測硬體電路設計與實驗
	●
	●
	●
	
	

	13
	即時影像處理硬體設計(四)
	影像侵蝕處理硬體電路(一)
	●
	●
	●
	
	

	14
	即時影像處理硬體設計(五)
	影像膨脹處理硬體電路(二)
	●
	●
	●
	
	

	15
	即時影像處理硬體設計(六)
	Pipeline硬體電路設計處理方式
	●
	●
	●
	
	

	16
	專題製作說明
	影像追蹤辨識設計
	●
	●
	●
	
	

	17
	專題製作報告
	設計成果展示與報告
	●
	●
	●
	
	

	18
	期末考試週
	
	●
	●
	●
	
	

	教材編選：Altera Nios軟核心處理器使用手冊、老師自行編寫
評量方法：實驗與作業60%、期中作業報告10%、期末成品報告20%、上課點名10%

教學相關配合事項：教學內容、教科書、學期成績評量方法皆公告於學校教務處相關網頁及教師個人教學平台上以供學生參考。

	課程與核心能力關聯比對表
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	100%


註：
1.
教科書請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊。

2.
其他欄包含參訪、專題演講等活動。
3. 關連比對表：相關填1，不相關填0，百分比＝相關總數/8
